
 
 

 
平成 23 年 6月 29 日 

各  位 

会 社 名 Ｓ Ｅ Ｍ Ｉ Ｔ Ｅ Ｃ 株 式 会 社 

代表者名 代 表 取 締 役 社 長  石 塚  二 朗 

 (コード番号：6626) 

問合せ先 取締役管理本部長 豊井 義次 

 (TEL. 03-3621-1155) 

 

 大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ市場への上場に伴う当社決算情報等のお知らせ 

 
  本資料に記載する業績予想は、平成 23 年 5 月 26 日に公表した内容と同様のものであります。  

 

当社は、本日、平成 23 年 6 月 29 日に大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ市場に上場致しました。今後とも、 

なお一層のご指導ご鞭撻を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。 

なお、当社の当期の業績予想は以下のとおりであり、また、最近の決算情報につきまして別添のとおりであります。 

【通期・連結】                             （単位：百万円・％） 

平成 24 年 3月期 

（予想） 

平成 24 年 3月期 

第2四半期累計期間

（予想） 

平成 23 年 3月期 

（実績） 

決算期 

 

項目 

 構成比 前年比  構成比  構成比 

売 上 高 10,828 100.0 103.9 4,902 100.0 10,420 100.0 

営 業 利 益 588 5.4 93.0 124 2.5 632 6.0 

経 常 利 益 554 5.1 111.2 121 2.4 498 4.7 

当 期 純 利 益 322 2.9 133.0 61 1.2 242 2.3 

1 株 当 た り 

当 期 純 利 益 
119 円 47 銭 23 円 35 銭 97 円 91 銭 

（注）平成 22 年 3月期（実績）及び平成 23 年 3月期（実績）の 1株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式数に 

より算出しております。 

平成 24 年 3 月期第 2 四半期累計期間（予想）及び平成 24 年 3 月期（予想）の 1 株当たり当期純利益は、公

募予定株式数 300,000 株を含めた予定期中平均発行済株式数 2,630,138 株(平成 24 年 3 月期第 2四半期累計

期間)、2,702,269 株（平成 24 年 3月期）により算出しております。 

【通期・単体】                             （単位：百万円・％） 

平成 24 年 3月期 

（予想） 

平成 24 年 3月期 

第2四半期累計期間

（予想） 

平成 23 年 3月期 

（実績） 

決算期 

 

項目 

 構成比 前年比  構成比  構成比 

売 上 高 5,406 100.0 88.3 2,446 100.0 6,122 100.0 

営 業 利 益 △319 △5.9 － △242 △9.8 201 3.2 

経 常 利 益 335 6.1 63.9 85 3.4 524 8.5 

当 期 純 利 益 279 5.1 72.8 60 2.4 383 6.2 

1 株 当 た り 

当 期 純 利 益 
103 円 50 銭 22 円 86 銭 155 円 03 銭 

1 株 当 た り 

配 当 金 
20.00 円 －－－ 20.00 円 

 

（注）平成 22 年 3月期（実績）及び平成 23 年 3月期（実績）の 1株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式数に 

より算出しております。 

平成 24 年 3月期第 2四半期累計期間（予想）及び平成 24 年 3月期（予想）の 1株当たり当期純利益は、公募 

予定株式数 300,000 株を含めた予定期中平均発行済株式数 2,630,138 株(平成 24 年 3月期第 2四半期累計期間)、 

2,702,269 株（平成 24 年 3月期）により算出しております。 

 

以  上 
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平成23年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 
 

 
平成23年 6月 29日 

 
 
 

代 表 者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 石塚 二 朗   

問合せ先責任者 (役職名) 取締役管理本部長 (氏名) 豊井 義 次  (TEL)03(3621)1155 

定時株主総会開催予定日 平成23年６月30日 配当支払開始予定日 平成23年７月１日 
有価証券報告書提出予定日 平成23年６月30日  

 
１．平成23年３月期の連結業績（平成22年４月１日～平成23年３月31日）              

（百万円未満切捨て） 

（１）連結経営成績 （％表示は対前期増減率） 
 

 売 上 高 営業利益 経常利益 当期純利益 

 
23年 ３月期 

22 年 ３月期 

百万円 

10,420 

9,500 

％ 

9.6 

6.3 

百万円

632

465

％ 

35.9

668.6

百万円

498 

419

％ 

18.8 

－ 

百万円

242

304

％ 

△20.3

251.9

（注） 包括利益  23年３月期   △2 百万円（△101.3％）   22年３月期   212 百万円（－％） 
 

 １株当たり 

当期純利益 
潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益 
自己資本 

当期純利益率 
総 資 産 

経常利益率 
売 上 高 

営業利益率 

 
23年 ３月期 

22 年 ３月期 

円  銭 

   97   91  

         122   97 

円  銭

－ 

－ 

％

3.9 

             5.0 

％ 

    4.8 

        4.0 

％

    6.0 

        4.9 

（注） 持分法投資損益  23 年３月期    －百万円     22 年３月期  －百万円 
 

（２）連結財政状態  
 総 資 産 純 資 産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 
23年 ３月期 

22年 ３月期 

百万円 

10,292 

10,332 

百万円

6,236 

                   6,277 

％ 

59.5 

                 59.6 

円  銭

2,478  76 

            2,492  04 

（参考）自己資本 23 年 ３月期 6,133 百万円 22 年 ３月期 6,166 百万円 
 

（３）連結キャッシュ･フローの状況  
 営業活動による 

キャッシュ･フロー 
投資活動による 

キャッシュ･フロー 
財務活動による 

キャッシュ･フロー 
現金及び現金同等物 

期末残高 

 
23年 ３月期 

22年 ３月期 

百万円 

450  

          965 

百万円

   △386 

      △392  

百万円 

△98 

△732    

百万円

2,541 

2,725  
 

２．配当の状況 
 

年間配当金  
第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期 末 合 計 

配当金総額 

（合計） 
配当性向 

（連結） 
純資産配当率 

（連結） 

 
22年 ３月期 

23年 ３月期 

円  銭 

－ 

－ 

円  銭 

0 00 

0 00 

円  銭

－ 

－ 

円  銭

10 00

20 00

円  銭

10 00

20 00

百万円 

24

49

％ 

 8.1 

    20.4 

％

0.4

0.8

24 年 ３月期(予想) － 0 00 － 20 00 20 00 16.7  
 

３．平成24年３月期の連結業績予想（平成23年４月１日～平成24年３月31日） 

（％表示は，通期は対前期，第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率） 

 
売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

１株当たり 

当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

4,902 △12.0 124 △75.7 121 △68.7 61 △69.2 23 35第２四半期(累計) 

通期 10,828 3.9 588 △7.0 554 11.2 322 33.0 119 47
 



 

 

４．その他 

（１）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ：有 ・無 
 

（２）会計処理の原則・手続，表示方法等の変更 

① 会計基準等の改正に伴う変更 ：有・無 

② ①以外の変更 ：有・無 

(注)  詳細は、添付資料Ｐ．19「結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧下さい。 
          詳細は、添付資料Ｐ．20「表示方法の変更」をご覧下さい。 
 

（３）発行済株式数（普通株式） 

① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 23年３月期 2,474,400株 22年３月期 2,474,400株 

② 期末自己株式数 23年３月期 －株 22年３月期 －株 

③ 期中平均株式数 23年３月期 2,474,400株 22年３月期 2,474,400株 

 
（参考）個別業績の概要 

 
１．平成23年３月期の個別業績（平成22年４月１日～平成23年３月31日） 

（１）個別経営成績 （％表示は対前期増減率） 
 

 売 上 高 営業利益 経常利益 当期純利益 

 
23年 ３月期 

22年 ３月期 

百万円

6,122 

          5,512 

％ 

11.0 

10.5 

百万円

201 

△175  

％ 

－ 

－ 

百万円

524  

191  

％ 

173.3 

399.8 

百万円

383  

 153  

％ 

149.1

－ 
 

 

 

（２）個別財政状態 
 

 総 資 産 純 資 産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 
23年 ３月期 

22年 ３月期 

百万円 

8,382 

8,274  

百万円

4,899

4,560

％ 

58.4 

55.1 

円  銭

1,980 13

1,843 08 

（参考）自己資本 23 年 ３月期 4,899 百万円 22 年 ３月期 4,560 百万円 
 

２．平成24年３月期の個別業績予想（平成23年４月１日～平成24年３月31日） 

（％表示は，通期は対前期，第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率） 

 
売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

１株当たり 

当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

2,446 △24.6 △242 － 85 △80.8 60 △82.9 22 86第２四半期(累計) 

通期 5,406 △11.7 △319 － 335 △36.1 279 △27.2 103 50

  
 ※ 監査手続の実施状況に関する表示 

  この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法   

  に基づく財務諸表の監査手続は終了しておりません。 

 
※ 業績予想の適切な利用に関する説明，その他特記事項 

1.本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する

一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 

 

2.平成 23 年 6 月に株式上場による新株発行を実施しており、「3.平成 24 年 3月期の連結業績予想」及び（参考）個別業績

の概要における「2. 平成24年３月期の個別業績予想」の 1株当たり当期純利益は公募株数 300,000 株の増加を反映して算

出しております。 
 

 １株当たり 

当期純利益 
潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益 

 
23年 ３月期 

22 年 ３月期 

円  銭 

155  03 

62 21  

円  銭

      － 

      － 
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１.経営成績 

 （1）経営成績に関する分析 

     ①当期の経営成績 

当連結会計年度における世界経済は、円高の進行や資源価格の高騰による懸念材料も見られましたが、中国を中

心とした新興諸国では、内需を中心とした高成長が持続し、米国においては、景気刺激策に支えられた緩やかな景

気回復が続きました。欧州では一部の国で財政危機の影響などにより停滞が見られるものの、ドイツなど主要国を

中心に改善が続きました。日本におきましても、世界経済の改善が輸出面で経済を下支えしたことに加え、景気刺

激策や金融緩和策の効果等により、当期を通じて緩やかな回復基調にありました。しかしながら、当連結会計年度

末直前の平成 23 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災は、今後の景気動向への悪影響も懸念される状況となりまし

た。 

   このような環境の下で、当企業グループは、当第１四半期連結会計期間からの急激な円高による影響は引き続きあ

りましたが、国内では産業機器向けの需要が回復し、中国・香港、韓国などのアジア地域ではＯＡ機器・家電製品

向け、欧州では冷暖房機器・産業機器向けの販売を拡大いたしました。また、米国ではカテーテルなど医療向けに

当社独自の開発製品を提案し、拡販及びシェアの拡大を図りました。 

    以上の結果、当連結会計年度は、売上高 10,420百万円（前年同期比 9.6％増）となりました。損益面では、営業利

益 632 百万円（前年同期比 35.9％増）、経常利益 498 百万円（前年同期比 18.8％増）、当期純利益 242 百万円（前

年同期比 20.3％減）となりました。 

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

 

    1. 第一事業本部 

       中国（深圳地区）での最低賃金の上昇による人件費の増加および原材料の高騰や急激な円高による影響がありま

したが、受注・販売ともに好調でありました。この結果、売上高は3,249百万円、セグメント利益は213百万円とな

りました。 

 

    2. 第二事業本部 

   ＯＡ関連・冷蔵庫向けセンサの販売に関しては好調でありましたが、前連結会計年度において販売好調であっ

たノートＰＣ向けバッテリー保護用センサの販売が顧客での一時的な在庫調整により減少し、やや低調でありま

したが利益確保いたしました。 

この結果、売上高は2,177百万円、セグメント利益は46百万円となりました。 

 

    3. 営業本部 

      ＯＡ関連・家電・医療関連と用途幅広く販売増加し、特に国内・欧州地域における産業機器向けの販売が好調で

ありました。この結果、売上高は4,796百万円、セグメント利益は931百万円となりました。 

 

    4. 生産本部 

      家電関連の販売が好調であった為、売上・利益ともに堅調でありました。この結果、売上高は196百万円、セグ

メント利益は170百万円となりました。 

     

     なお、製品群別の販売実績は次のとおりであります。 

 

 1. バルクセンサ  

     バルクセンサについては、販売好調であったノートＰＣ向けバッテリー保護用センサの販売が顧客での一時的

な在庫調整により減少しましたが、家電向けセンサの販売が増加したことにより、売上高は38百万円（前年同期

比0.7％）増加し、5,469百万円となりました。 

   

 2. 薄膜センサ  

     薄膜センサについては、ＯＡ機器関連の販売好調により、売上高は516百万円（前年同期比25.6％）増加し、

2,532百万円となりました。 

 
3. 赤外線センサ  

     赤外線センサについては、非接触型ＯＡ関連の需要・販売増加により、売上高は45百万円（前年同期比

5.4％）増加し、867百万円となりました。 

 

4. その他製品   

        その他製品については、産業機器向けおよびアミューズメント向け製品の販売が好調に推移し、売上高は319

百万円（前年同期比25.9％）増加し、1,550百万円となりました。 
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    ＜用途別販売比率＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ②次期の見通し 

    今後の見通しにつきましては、原油や原材料価格高騰の継続等の懸念材料はあるものの、世界経済全体としては長

期的に穏やかな回復基調で推移するものと思われます。一方、東日本大震災とそれに伴う電力不足や部品調達難から

生じる得意先でのセットメーカの生産調整の影響により、下押し圧力がかかる事が懸念されております。 

  このような状況の中で、当企業グループは、米国では当社での独自技術による優位性を発揮できるカテーテルなど

医療市場向けセンサ、国内・アジア地域では市場の拡大が見込まれるハイブリッド自動車・電気自動車向けセンサ、

アジア地域では市場の拡大が見込まれ、国内等においては省エネ対応へのニーズが強い家電向けセンサの拡販及びシ

ェアの拡大に向けて、研究・開発体制、販売活動の充実を図ってまいります。特に市場の拡大が大きい中国において

は技術・製造と営業が一体となって販売推進を行うための組織体制の見直しを図り、中国での事業拡大を進めてまい

ります。また、品質安定、省力化のための生産工程における自動化投資、タイでの生産拠点の新設、中国での生産拠

点での増産など設備投資を積極的に実施し、業績の拡大を図ってまいります。 

  次期の連結業績見通しにつきましては、震災影響による部品需要の下押し圧力が見込まれるものの、電子機器の最

終需要は依然好調なため、売上高10,828百万円(前年同期比3.9％増)、営業利益588百万円（前年同期比7.0％減）、

経常利益554百万円（前年同期比11.2％増）、当期純利益322百万円（前年同期比33.0％増）を見込んでおります。 

 

（2）財政状態に関する分析 

  ① 資産、負債及び純資産の状況 

（流動資産） 

 当連結会計年度末における流動資産は、前連結会計年度末と比べ62百万円（前年同期比△0.8％）減少となり、

7,080百万円となりました。これは、現金及び預金、受取手形及び売掛金の減少とたな卸資産の増加によるものであ

ります。 

   

(固定資産） 

 当連結会計年度末における固定資産は、前連結会計年度末と比べ22百万円（前年同期比0.7％）増加となり、3,212

百万円となりました。これは、主に減価償却による帳簿価額の減少によるものであります。 

 

（流動負債） 

 当連結会計年度末における流動負債は、前連結会計年度末と比べ225百万円（前年同期比8.0％）増加となり、

3,045百万円となりました。これは、主に短期借入金の増加によるものであります。 

 

  （固定負債） 

 当連結会計年度末における固定負債は、前連結会計年度末と比べ224百万円（前年同期比18.1％）減少となり、

1,010百万円となりました。これは、主に長期借入金の減少によるものであります。 

 

  （純資産） 

     当連結会計年度末における純資産は、前連結会計年度末と比べ41百万円（前年同期比0.6％）減少となり、6,236百

万円となり、自己資本比率59.5％、１株当たりの純資産は、2,478円76銭となりました。 

 

② キャッシュ・フローの状況 

  当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ183百万円減

少し、当連結会計年度末には2,541百万円となりました。 

前連結会計年度

ＯＡ機器
29%

その他
10%

自動車
8%

医療
9%

産業機器
12%

情報機器
12%

家電・住設
20%

当連結会計年度

家電・住設
21%

産業機器
14%

情報機器
11%

自動車
7%

医療
6%

その他
10%

ＯＡ機器
31%
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 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

  営業活動の結果得られた資金は、前連結会計年度末に比べ514百万円減少し、450百万円となりました。これは主に

税金等調整前当期純利益445百万円および減価償却費418百万円の計上、たな卸資産392百万円の増加によるものであ

ります。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

  投資活動の結果使用した資金は、前連結会計年度末に比べ6百万円減少し、386百万円となりました。これは主に、

有形および無形固定資産の取得による支出349百万円およびその他（主に差入保証金）の支出21百万円によるもので

あります。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

  財務活動の結果使用した資金は、前連結会計年度末に比べ634百万円減少し、98百万円となりました。これは主に

短期借入金の純増加額255百万円、長期借入れによる収入100百万円、長期借入金の返済による支出396百万円、配当

金の支払額24百万円およびリース債務の返済による支出25百万円によるものであります。 

  

（3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社は、株主への還元を第一として、配当原資確保のための収益力を強化し、継続的かつ安定的な配当を行うこと

を基本方針としております。 

   また、当社の剰余金の配当は、期末配当の年１回を基本的な方針としております。また配当の決定機関は、取締役

会であります。 

   内部留保資金の使途につきましては、今後の事業展開のための設備資金及び研究開発費用等に投入していくことと

しております。 

   当期の配当金につきましては、１株当たり20円として決議しております。 

   なお、次期の配当金につきましては、１株当たり20円を予定しております。 

    
  ２.企業集団の状況 

   当企業グループは、当社（SEMITEC 株式会社）、連結子会社SEMITEC USA CORP.、SEMITEC（HONG KONG）CO.,LTD、

SEMITEC TAIWAN CORP.、SEMITEC KOREA CO.,LTD、江蘇興順電子有限公司、泰州石塚感応電子有限公司、SEMITEC 

ELCTRONICS PHILIPPINES INC.、S.E.G.CO.,LTD、世美特電子（威海）有限公司、感応貿易（深圳）有限公司、石塚国

際貿易（上海）有限公司、韶関市小金井電子有限公司の計13社で構成されており、温度センサをはじめとする各種セ

ンサ等の製造、販売を主な事業としております。主に当社（SEMITEC 株式会社）及びSEMITEC ELECTRONICS 

PHILIPPINES INC.で生産したセンサ素子を各生産拠点へ供給し、各生産拠点でアッセンブルしたセンサを当社

（SEMITEC 株式会社）を含む販売拠点より国内外へ販売をしております。 

   なお、平成23年4月において、Thai Semitec Co.,Ltd（連結子会社）を設立しており, また平成23年6月において、

石塚感応電子（深圳）有限公司（連結子会社）を設立しております。 

  

   当企業グループは、販売地域を基礎とした事業本部別セグメントから構成しております。当社と関係会社の当該事

業本部の位置付けは次のとおりであります。 

       

第一事業本部…中国華南・東南アジア地域の製造販売を行っております。 

       SEMITEC（HONG KONG）CO.,LTD、SEMITEC TAIWAN CORP.、感応貿易（深圳）有限公司、S.E.G. 

CO.,LTD、韶関市小金井電子有限公司 

  

第二事業本部…中国華東地域・韓国の製造販売を行っております。 

       石塚国際貿易（上海）有限公司、SEMITEC KOREA CO.,LTD、泰州石塚感応電子有限公司、世美特電子

（威海）有限公司 

  

 

営業本部…国内・欧州及び北米（医療関連）の販売を行っております。 

     当社（SEMITEC株式会社）営業部、SEMITEC USA CORP. 

  

生産本部…主に素子生産を行っております。 

     当社（SEMITEC株式会社）千葉工場、SEMITEC ELECTRONICS PHILIPPINES INC.、江蘇興順電子有限公

司 

     

     上記の他、セグメントに帰属しない当社（SEMITEC株式会社）本部（主に、技術本部、品質保証本部、管理本部）

があります。                                         
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SEMITEC株式会社
千葉工場

SEMITEC（HONG
KONG）CO.,LTD

SEMITEC
ELECTRONICS

PHILIPPINES INC.

感応貿易（深圳）有限
公司

江蘇興順電子有限公
司

SEMITEC TAIWAN
CORP.

S.E.G. CO.,LTD

韶関市小金井電子有
限公司

SEMITEC株式会社
営業部

SEMITEC USA
CORP.

石塚国際貿易（上海）
有限公司

SEMITEC KOREA
CO.,LTD

泰州石塚感応電子有
限公司

世美特電子（威海）有
限公司

*その他、報告セグメントに帰属しない当社（SEMITEC株式会社）本部があります。

（注）
　　アッセンブル用センサ素子の供給・販売

　　センサ素子の供給・販売

　　センサアッセンブル製品の供給・販売

　　センサの販売

　　センサの製造

　　センサの製造及び販売

生産本部 第一事業本部

営業本部

第二事業本部

中
国
華
南
・
東
南
ア
ジ
ア
地
域
の
販
売

中国華東地域・韓国の販売

国内・欧州及び北米の販売

[事業系統図] 
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３.経営方針 

   (1) 会社の経営の基本方針 

当企業グループは、温度センサを中心として各種センサの開発・製造・販売をおこなっていますが、当企業グル

ープには創業当時より変わらない考えとして「誰よりも先に新しいものを生み出す」があります。その考えを守

り、従来のセンサにとらわれず、センサに求められるニーズを常に深堀し、新しい製品の開発・製品化に努めてお

ります。 

 

   (2) 目標とする経営指標 

中期経営計画においては、高収益確保を目指し、売上高および経常利益金額を主要な経営指標としておりま

す。 

 

   (3) 中長期的な会社の経営戦略 

当企業グループは、センサ及びその関連製品においての研究開発に注力し、常に先の時代を 

見つめ、常に新しい技術を市場に提供してまいりました。 

今後、省エネ志向、高機能化などの市場ニーズ、新興国市場の拡大などの環境変化に対応し、売上及び利益の拡

大を図るため、市場シェアが大きい複写機、プリンタなどのＯＡ市場向けの販売を維持拡大するとともに、ＯＡ市

場以外の「医療機器」「家電機器」「住設機器」「自動車」市場をターゲットとして市場にあったセンサの開発・

拡販に取り組んでまいります。 

 

   (4) 会社の対処すべき課題 

   当企業グループが製造・販売する各製品のユーザーであるセットメーカーでは、経済のグローバル化により中国や

ベトナムなど人件費の低い国への生産シフトが急速に進んでおります。それに伴い台湾や中国にて現地サーミスタメ

ーカーが台頭してきており、低価格を武器に市場競争が激化いたしております。またセンサ需要としましては地球環

境が問題視されることにより各主要機器メーカーの製品が省エネ等を図った製品へ移行してきており、ハイブリッド

カーや温度コントロール機能を備えたハイテク家電といった高付加価値製品の需要が高まるため今後ますます増加し

ていくことが見込まれております。 

   このような経営環境のもと、当企業グループではこれらの対応として次の課題に取り組んでまいります。 

 

①新たなる成長戦略の推進 

 アジア新興メーカーによるバルクセンサの価格競争の激化に対応し、コスト面・性能面で国内外競合会社との差別

化を図り、また、優位性を確保するため、当企業グループでは、各種用途に合ったバルクセンサ及び薄膜センサの新

製品の開発を進め、販売に注力してまいります。また、当企業グループのシェアが高いＯＡ機器市場だけでなく、小

型化可能、熱応答性が優れている、品質の均一化が容易などの薄膜センサの特徴を活かし、付加価値の高い医療・ハ

イテク家電・自動車市場など新たな市場開拓・市場創造に取り組んでまいります。薄膜センサの生産能力を向上さ

せ、かつ災害リスクを回避するために国内第二工場の建設も進めてまいります。 

  

②次世代センサ開発 

 今後もセンサ技術の研究投資を行い、常に市場へ新技術を投入することにより他社との差別化を図り、優位性を確

保してまいります。具体的には、次世代センサとして当社独自の薄膜技術等を生かしたセンサの研究開発を行い、セ

ンシングニーズに対応してまいります。 

  

③新たなる生産拠点への展開 

 当連結会計年度末現在、海外生産拠点としては７拠点（内５拠点が中国）あり、中国以外のアジア地域での生産拠

点設立を検討し、平成24年3月期中においてタイ、チョンブリ市に生産工場を設立し、生産を開始する予定でありま

す。 

（なお、平成23年4月において、Thai Semitec Co.,Ltd（連結子会社）を設立しております。） 

  

④コーポレート・ガバナンス及びコンプライアンスへの対応 

 経営の透明性と健全性の向上、法令諸規則の遵守徹底、経営効率の向上を基本として、企業価値の最大化を目指

し、より充実したコーポレート・ガバナンスの確立に取り組んでまいります。 

 また、コンプライアンスにつきましては、「コンプライアンス規程」「グループ行動規範」等を制定し、経営層だ

けではなく、全グループの従業員一人ひとりが、法令はもとより社会規範の遵守、徹底に取り組んでまいります。 
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4 連結財務諸表 
（1）連結貸借対照表 

（単位：千円）
          

前連結会計年度 

(平成22年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成23年３月31日) 

資産の部 
    

  
流動資産 

    

    
現金及び預金  2,872,159  2,578,046

    
受取手形及び売掛金 2,279,471 2,165,502

    
商品及び製品 933,658 1,179,929

    
仕掛品 429,937 430,149

    
原材料及び貯蔵品 415,217 483,061

    
その他 217,640 248,312

    
貸倒引当金 △4,892 △4,218

    
流動資産合計 7,143,192 7,080,783

  
固定資産 

    

    
有形固定資産 

    

      
建物及び構築物  2,992,580  3,013,812

        
減価償却累計額 △1,757,625 △1,838,542

        
建物及び構築物（純額） 1,234,955 1,175,270

      
機械装置及び運搬具 4,703,560 4,738,989

        
減価償却累計額 △3,860,383 △3,909,897

        
機械装置及び運搬具（純額） 843,177 829,091

      
土地  587,520  608,587

      
建設仮勘定 33,810 29,106

      
その他 760,308 774,993

        
減価償却累計額 △653,866 △665,374

        
その他（純額） 106,442 109,618

      
有形固定資産合計 2,805,906 2,751,674

    
無形固定資産 

    

      
ソフトウエア 40,036 42,607

      
その他 54,346 49,858

      
無形固定資産合計 94,383 92,466

    
投資その他の資産 

    

      
投資有価証券 147,398 217,943

      
繰延税金資産 95,543 89,965

      
その他 52,140 66,906

      
貸倒引当金 △6,300 △6,950

      
投資その他の資産合計 288,781 367,864

    
固定資産合計 3,189,071 3,212,006

  
資産合計 10,332,264 10,292,789
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（単位：千円）
      

前連結会計年度 

(平成22年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成23年３月31日) 

負債の部 
    

  
流動負債 

    

    
支払手形及び買掛金 1,418,669 1,387,326

    
短期借入金  473,906  709,821

    
1年内返済予定の長期借入金  391,906  325,123

    
リース債務 17,417 19,966

    
未払法人税等 39,889 74,878

    
その他 478,025 528,600

    
流動負債合計 2,819,815 3,045,716

  
固定負債 

    

    
長期借入金  579,653  349,532

    
長期未払金  174,820  159,220

    
リース債務 21,396 47,204

    
繰延税金負債 12,673 8,505

    
退職給付引当金 439,052 437,976

    
その他 7,016 8,016

    
固定負債合計 1,234,610 1,010,454

  
負債合計 4,054,426 4,056,171

純資産の部 
    

  
株主資本 

    

    
資本金 555,540 555,540

    
資本剰余金 459,540 459,540

    
利益剰余金 5,588,221 5,805,764

    
株主資本合計 6,603,301 6,820,844

  
その他の包括利益累計額 

    

    
その他有価証券評価差額金 29,438 9,742

    
為替換算調整勘定 △466,436 △697,123

    
その他の包括利益累計額合計 △436,998 △687,381

  
少数株主持分 111,535 103,154

  
純資産合計 6,277,837 6,236,618

負債純資産合計 10,332,264 10,292,789
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（2）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
連結損益計算書 

（単位：千円）
    

前連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

売上高 9,500,457 10,420,059

売上原価  6,352,530  6,893,774

売上総利益 3,147,927 3,526,285

販売費及び一般管理費 
    

  
給料 945,659 956,999

  
賞与 116,562 108,590

  
法定福利費 104,696 112,853

  
福利厚生費 51,288 54,949

  
退職給付費用 62,360 48,498

  
役員報酬 175,148 190,055

  
雑給 29,502 32,384

  
研究開発費  347,796  418,168

  
その他 849,318 970,930

  
販売費及び一般管理費合計 2,682,332 2,893,429

営業利益 465,595 632,855

営業外収益 
    

  
受取利息 6,722 6,530

  
受取配当金 2,464 2,847

  
受取家賃 － 6,686

  
雑収入 35,062 33,772

  
営業外収益合計 44,249 49,836

営業外費用 
    

  
支払利息 40,063 26,079

  
株式公開費用 － 3,601

  
貸倒引当金繰入額 － 650

  
開業費償却 10,311 －

  
為替差損 37,116 150,252

  
雑損失 3,037 3,795

  
営業外費用合計 90,529 184,378

経常利益 419,315 498,313

特別利益 
    

  
固定資産売却益  2,140  1,477

  
貸倒引当金戻入額 － 947

  
関係会社株式売却益 20 －

  
ゴルフ会員権売却益 1,783 703

  
特別利益合計 3,944 3,128
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（単位：千円）
    

前連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

特別損失 
    

  
固定資産売却損  1,407  48

  
固定資産除却損  25,448  12,657

  
減損損失  32,301  －

  
投資有価証券評価損 － 406

  
投資有価証券売却損 － 264

  
ゴルフ会員権評価損 1,100 4,146

  
役員退職慰労金 － 37,200

  
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 929

  
特別退職金 25,682 －

  
特別損失合計 85,939 55,653

税金等調整前当期純利益 337,320 445,788

法人税、住民税及び事業税 121,741 172,546

法人税等調整額 △98,355 17,677

法人税等合計 23,385 190,224

少数株主損益調整前当期純利益 － 255,564

少数株主利益 9,667 13,276

当期純利益 304,267 242,287
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連結包括利益計算書 
（単位：千円）

    
前連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 － 255,564

その他の包括利益 
    

  
その他有価証券評価差額金 － △19,695

  
為替換算調整勘定 － △238,674

  
その他の包括利益合計 －  △258,370

包括利益 －  △2,805

（内訳） 
    

  
親会社株主に係る包括利益 － △8,095

  
少数株主に係る包括利益 － 5,289
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（3）連結株主資本等変動計算書 
（単位：千円）

        
前連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

株主資本 
    

  
資本金 

    

    
前期末残高 555,540 555,540

    
当期変動額 

    

      
当期変動額合計 － －

    
当期末残高 555,540 555,540

  
資本剰余金 

    

    
前期末残高 459,540 459,540

    
当期変動額 

    

      
当期変動額合計 － －

    
当期末残高 459,540 459,540

  
利益剰余金 

    

    
前期末残高 5,283,953 5,588,221

    
当期変動額 

    

      
剰余金の配当 － △24,744

      
当期純利益 304,267 242,287

      
当期変動額合計 304,267 217,543

    
当期末残高 5,588,221 5,805,764

  
株主資本合計 

    

    
前期末残高 6,299,033 6,603,301

    
当期変動額 

    

      
剰余金の配当 － △24,744

      
当期純利益 304,267 242,287

      
当期変動額合計 304,267 217,543

    
当期末残高 6,603,301 6,820,844

その他の包括利益累計額 
    

  
その他有価証券評価差額金 

    

    
前期末残高 5,772 29,438

    
当期変動額 

    

      
株主資本以外の項目の当期変動額（純

額） 

23,665 △19,695

      
当期変動額合計 23,665 △19,695

    
当期末残高 29,438 9,742

  
為替換算調整勘定 

    

    
前期末残高 △347,411 △466,436

    
当期変動額 

    

      
株主資本以外の項目の当期変動額（純

額） 

△119,024 △230,686

      
当期変動額合計 △119,024 △230,686

    
当期末残高 △466,436 △697,123

  
その他の包括利益累計額合計 

    

    
前期末残高 △341,639 △436,998
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（単位：千円）
        

前連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 
    

当期変動額 
    

      
株主資本以外の項目の当期変動額（純

額） 

△95,359 △250,382

      
当期変動額合計 △95,359 △250,382

    
当期末残高 △436,998 △687,381

少数株主持分 
    

  
前期末残高 108,178 111,535

  
当期変動額 

    

    
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 3,356 △8,380

    
当期変動額合計 3,356 △8,380

  
当期末残高 111,535 103,154

純資産合計 
    

  
前期末残高 6,065,573 6,277,837

  
当期変動額 

    

    
剰余金の配当 － △24,744

    
当期純利益 304,267 242,287

    
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △92,002 △258,763

    
当期変動額合計 212,264 △41,219

  
当期末残高 6,277,837 6,236,618
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（4）連結キャッシュ・フロー計算書 
（単位：千円）

    
前連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー 
    

  
税金等調整前当期純利益 337,320 445,788

  
減価償却費 455,702 418,719

  
減損損失 32,301 －

  
退職給付引当金の増減額（△は減少） △12,568 324

  
貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,053 303

  
受取利息及び受取配当金 △9,186 △9,377

  
支払利息 40,063 26,079

  
ゴルフ会員権評価損 1,100 4,146

  
為替差損益（△は益） 3,333 42,931

  
固定資産売却損益（△は益） △733 △1,428

  
投資有価証券評価損益（△は益） － 406

  
投資有価証券売却損益（△は益） － 264

  
固定資産除却損 25,448 12,657

  
売上債権の増減額（△は増加） △725,106 △46,525

  
たな卸資産の増減額（△は増加） 402,342 △392,880

  
仕入債務の増減額（△は減少） 360,839 40,205

  
その他 179,881 96,898

  
小計 1,091,793 638,515

  
利息及び配当金の受取額 8,013 10,304

  
利息の支払額 △39,518 △25,702

  
役員退職慰労金の支払額 － △37,200

  
法人税等の支払額 △94,643 △134,933

  
営業活動によるキャッシュ・フロー 965,645 450,983

投資活動によるキャッシュ・フロー 
    

  
定期預金の預入による支出 △116,699 △121,430

  
定期預金の払戻による収入 － 204,915

  
固定資産の取得による支出 △272,132 △349,292

  
固定資産の売却による収入 5,501 2,459

  
投資有価証券の取得による支出 △4,116 △102,279

  
投資有価証券の売却による収入 － 381

  
その他 △5,290 △21,364

  
投資活動によるキャッシュ・フロー △392,736 △386,609

財務活動によるキャッシュ・フロー 
    

  
短期借入れによる収入 1,720,903 1,844,040

  
短期借入金の返済による支出 △2,307,685 △1,588,643

  
長期借入れによる収入 300,000 100,000

  
長期借入金の返済による支出 △413,658 △396,904

  
配当金の支払額 － △24,744

  
少数株主への配当金の支払額 － △4,747

  
株式公開費用の支払額 － △2,000

  
リース債務の返済による支出 △32,346 △25,274

  
財務活動によるキャッシュ・フロー △732,786 △98,273

現金及び現金同等物に係る換算差額 △69,131 △150,043

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △229,009 △183,942
        

  

SEMITEC㈱（6626）平成２３年３月期決算短信

14



 

 

（単位：千円）
  

前連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

現金及び現金同等物の期首残高 2,954,101 2,725,092

現金及び現金同等物の期末残高  2,725,092  2,541,149
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（5）継続企業の前提に関する注記 

    該当事項はありません。 

 

（6）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  前連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

１ 連結の範囲に関する事項  すべての子会社を連結しておりま

す。 

連結子会社の数    12社 

SEMITEC USA CORP. 

SEMITEC (HONGKONG) CO., LTD 

SEMITEC TAIWAN CORP. 

SEMITEC KOREA CO., LTD 

江蘇興順電子有限公司 

泰州石塚感応電子有限公司 

SEMITEC ELECTRONICS PHILIPPINES 

INC. 

S.E.G. CO., LTD 

世美特電子（威海）有限公司 

感応貿易（深圳）有限公司 

石塚国際貿易（上海）有限公司 

韶関市小金井電子有限公司 

 すべての子会社を連結しておりま

す。 

連結子会社の数    12社 

SEMITEC USA CORP. 

SEMITEC (HONGKONG) CO., LTD 

SEMITEC TAIWAN CORP. 

SEMITEC KOREA CO., LTD 

江蘇興順電子有限公司 

泰州石塚感応電子有限公司 

SEMITEC ELECTRONICS PHILIPPINES 

INC. 

S.E.G. CO., LTD 

世美特電子（威海）有限公司 

感応貿易（深圳）有限公司 

石塚国際貿易（上海）有限公司 

韶関市小金井電子有限公司 

２ 持分法の適用に関する事項  該当事項はありません。なお、前連

結会計年度まで持分法を適用しており

ました株式会社ニューテックは、当社

持分の全株を売却したため、関連会社

ではなくなりました。 

      

  

      ―――――― 

３ 連結子会社の事業年度等に関する

事項 

 連結子会社のうち、江蘇興順電子有

限公司、泰州石塚感応電子有限公司、

世美特電子（威海）有限公司、感応貿

易（深圳）有限公司、石塚国際貿易

（上海）有限公司、韶関市小金井電子

有限公司の決算日は12月31日でありま

す。連結財務諸表の作成にあたって、

連結決算日に実施した仮決算に基づく

財務諸表を使用しております。 

同左 

４ 会計処理基準に関する事項 (1）重要な資産の評価基準及び評価方

法 

① 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

連結会計年度末日の市場価格

等に基づく時価法（評価差額

は全部純資産直入法により処

理し、売却原価は移動平均法

により算定） 

(1）重要な資産の評価基準及び評価方

法 

① 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

  時価のないもの 

移動平均法による原価法 

時価のないもの 

同左 

  ② デリバティブ 

時価法 

② デリバティブ 

同左 

  ③ たな卸資産 

主として総平均法による原価法

（貸借対照表価額については、収

益性の低下による簿価切下げの方

法） 

③ たな卸資産 

           同左 
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   前連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

４ 会計処理基準に関する事項 (2）重要な減価償却資産の減価償却の

方法 

① 有形固定資産（リース資産を除

く） 

 当社は定率法を採用しておりま

すが、平成10年４月１日以降に取

得した建物（建物附属設備は除

く）については定額法を採用して

おります。在外連結子会社は、主

として定額法を採用しておりま

す。 

 なお、主な耐用年数は次のとお

りであります。 

建物及び構築物    10～50年

機械装置及び運搬具  ５～10年

(2）重要な減価償却資産の減価償却の

方法 

① 有形固定資産（リース資産を除

く） 

同左 

  ② 無形固定資産 （リース資産を

除く） 

 定額法によっております。 

 なお、自社利用のソフトウェア

については、社内における利用可

能期間（５年）に基づいておりま

す。 

② 無形固定資産 （リース資産を

除く） 

同左 

  ③ リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リー

ス取引に係るリース資産 

 リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によって

おります。 

③ リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リー

ス取引に係るリース資産 

同左 

  (3）重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備え

るため、一般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念債権等特

定の債権については個別に回収可

能性を勘案し,回収不能見込額を

計上しております。 

(3）重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

同左 
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  前連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

４ 会計処理基準に関する事項 ② 退職給付引当金 

 適格退職年金制度を採用してお

りましたが、平成17年４月１日付

で同制度を廃止し、確定拠出年金

制度へ移行しました。 

 この制度移行に伴い,制度終了

時点における退職金要支給額を将

来の退職時に支払うこととし、当

該金額を基に算定した退職給付債

務を退職給付引当金として計上し

ております。 

 また、一部の在外子会社におい

て、期末の退職給付債務に基づ

き、退職給付引当金を計上してお

ります。 

② 退職給付引当金 

同左 

  (4）重要な外貨建の資産又は負債の本

邦通貨への換算の基準 

 外貨建金銭債権債務は、連結決算

日の直物為替相場により円貨に換算

し、換算差額は損益として処理して

おります。 

 なお、在外子会社の資産及び負債

は、連結決算日の直物為替相場によ

り円貨に換算し、収益及び費用は期

中平均相場により円貨に換算し、換

算差額は純資産の部における為替換

算調整勘定及び少数株主持分に含め

ております。 

(4）重要な外貨建の資産又は負債の本

邦通貨への換算の基準 

同左 

  (5）重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

 金利スワップについては,特例

処理の要件を満たす場合は特例処

理を採用しております。 

(5）重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

同左 

  ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段…金利スワップ取引

ヘッジ対象…借入金利息 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

  ③ ヘッジ方針 

 借入金の金利変動リスクを回避

する目的で金利スワップを行って

おります。 

③ ヘッジ方針 

同左 

  ④ ヘッジ有効性の評価方法 

 金利スワップの特例処理の要件

を満たしているため有効性の評価

を省略しております。  

④ ヘッジ有効性の評価方法 

同左 
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  前連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

４ 会計処理基準に関する事項 （6）のれんの償却方法及び償却期間

  

  

―――――― 

  

  

   

     

（6）のれんの償却方法及び償却期間

  のれんの償却については、定額法

 を採用しており、償却年数は合理的

 に見積もられたのれんの効果が及ぶ

 期間に基づいております。ただし、

 金額が僅少な場合は、発生年度にお

 いて全額償却することとしておりま

 す。       

  （7）連結キャッシュ・フロー計算書

  における資金の範囲 

  

―――――― 

  

  

    

  

(8）その他連結財務諸表作成のための

重要な事項  

消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の会計処理

は税抜方式によっております。  

（7）連結キャッシュ・フロー計算書

  における資金の範囲 

  手許現金、要求払預金及び取得日

 から３ヶ月以内に満期日の到来する

 流動性が高く、容易に換金可能であ

 り、かつ、価値の変動について僅少

 なリスクしか負わない短期投資であ

 ります。  

(8）その他連結財務諸表作成のための

重要な事項 

消費税等の会計処理 

同左 

  

５ 連結子会社の資産及び負債の評価

に関する事項 

 連結子会社の資産及び負債の評価方

法は、全面時価評価法によっておりま

す。 

―――――― 

６ のれんの償却に関する事項  のれんの償却については、定額法を

採用しており、償却年数は合理的に見

積もられたのれんの効果が及ぶ期間に

基づいております。ただし、金額が僅

少な場合は、発生年度において全額償

却することとしております。 

―――――― 

７ 連結キャッシュ・フロー計算書に

おける資金の範囲 

 手許現金、要求払預金及び取得日か

ら３ヶ月以内に満期日の到来する流動

性が高く、容易に換金可能であり、か

つ、価値の変動について僅少なリスク

しか負わない短期投資であります。 

―――――― 

 

（7）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

────── （資産除去債務に関する会計基準の適用） 

当連結会計年度より、「資産除去債務に関する会計基

準」（企業会計基準第18号平成20年３月31日）及び「資

産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基

準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適用しており

ます。これによる損益に与える影響は軽微であります。
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（8）表示方法の変更 

前連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

────── （連結損益計算書） 

当連結会計年度より、「連結財務諸表に関する会計基

準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づ

き、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規

則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 

内閣府令第５号）を適用し、「少数株主損益調整前当期

純利益」の科目で表示しております。 

 

（9）追加情報 

前連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

──────  当連結会計年度より、「包括利益の表示に関する会計基

準」（企業会計基準第25号 平成22年６月30日）を適用し

ております。ただし、「その他の包括利益累計額」及び

「その他の包括利益累計額合計」の前連結会計年度の金額

は、「評価・換算差額等」及び「評価・換算差額等合計」

の金額を記載しております。 
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（10）連結財務諸表に関する注記事項 

（セグメント情報等） 

（事業の種類別セグメント情報） 

前連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

当社グループの事業は、温度センサ事業並びにこれらの付帯業務の単一事業であります。 

従いまして、開示対象となるセグメントはありませんので、記載を省略しております。 

 

（所在地別セグメント情報） 

前連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

  
日本 

（千円） 
アジア 
（千円） 

北米 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全
社（千円） 

連結 
（千円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益   

売上高   

(1）外部顧客に対する売上高 3,950,636 5,342,673 207,147 9,500,457 － 9,500,457

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 

1,561,493 2,371,633 6 3,933,133 (3,933,133) －

計 5,512,130 7,714,307 207,153 13,433,591 (3,933,133) 9,500,457

営業費用 5,695,571 7,154,274 202,786 13,052,631 (4,017,769) 9,034,862

営業利益又は営業損失（△） △183,440 560,032 4,367 380,959 84,635 465,595

Ⅱ 資産 8,277,970 5,716,586 316,965 14,311,523 (3,979,259) 10,332,264

 （注）１ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

(1）アジア……中国、韓国、台湾、フィリピン 

(2）北米……アメリカ合衆国 

 

（海外売上高） 

前連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

  
アジア（千円） 北米（千円） 

欧州その他周辺国
（千円） 

計（千円） 

Ⅰ 海外売上高（千円） 5,375,148 168,814 526,958 6,070,921

Ⅱ 連結売上高（千円） － － － 9,500,457

Ⅲ 連結売上高に占める海外売

上高の割合（％） 
56.6 1.8 5.5 63.9

 （注）１ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

(1）アジア……中国・韓国・台湾・他のアジア諸国 

(2）北米……アメリカ合衆国・カナダ 

(3）欧州その他周辺国……イギリス・ドイツ・他の欧州諸国及び周辺諸国 

３ 海外売上高は当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

 

（セグメント情報） 

(追加情報) 

      当連結会計年度より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号平成21年3月27日)及び

「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第20号 平成20年3月21日)を適用し

ております。 

  

１．報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分

の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

当社は、設計・生産（アッセンブル品）・販売の一気通貫を行い、事業スピードの向上を目的に地域性を重視し、事業

活動を展開しております。 

従って、当社は販売地域を基礎とした事業本部別セグメントから構成されており、「第一事業部」・「第二事業部」・

「営業本部」・「生産本部」の4つを報告セグメントとしております。 
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なお、「第一事業部」は中国華南・東南アジア地域の製造販売をしており、「第二事業本部」は、中国華東地域・韓国

の製造販売をしております。「営業本部」は国内・欧州及び北米（医療関連）の販売を行っております。「生産本部」

は、主に素子生産を行っております。  

  

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、たな卸資産の評価基準を除き、「連結財務諸表作成のための基本

となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。 

たな卸資産の評価については、収益性の低下に基づく簿価切下げ前の価額で評価しております。 

セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。 

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

 当連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

（単位：千円） 

  
報告セグメント 

  第一 
事業本部 

第二 
事業本部 

営業本部 生産本部 合計 

売上高  

外部顧客への売上高 3,249,372 2,177,849 4,796,392 196,446 10,420,059

セグメント間の内部売上高又は
振替高 

1,268,390 234,232 143,414 4,053,463 5,699,499

計 4,517,762 2,412,081 4,939,806 4,249,909 16,119,558

セグメント利益 213,311 46,245 931,887 170,278 1,361,721

セグメント資産 2,342,050 1,679,369 1,682,587 3,149,073 8,853,079

その他の項目  

減価償却費 40,990 58,228 1,787 231,261 332,267

（注）第一事業本部…SEMITEC (HONG KONG) CO.,LTD、SEMITEC TAIWAN CORP.、感応貿易(深圳)有限公司、S.E.G. 

CO.,LTD、韶関市小金井電子有限公司 

           

   第二事業本部…石塚国際貿易(上海)有限公司、SEMITEC KOREA CO.,LTD、泰州石塚感応電子有限公司、世美特電

子(威海)有限公司 

           

      営業本部…SEMITEC株式会社 営業部、SEMITEC USA CORP.  

 

          生産本部…SEMITEC株式会社 千葉工場、SEMITEC ELECTRONICS PHILIPPINES INC.、江蘇興順電子有限公司 

                     

４．報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額の差異の調整 

                                 （単位：千円） 

利益 当連結会計年度 

報告セグメント計 1,361,721

全社費用（注） △771,864

セグメント間取引消去 41,217

たな卸資産の調整額 2,046

その他 △265

連結財務諸表の営業利益 632,855

 （注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SEMITEC㈱（6626）平成２３年３月期決算短信

22



 

 

                                 （単位：千円） 

資産 当連結会計年度 

報告セグメント計 8,853,079

全社資産（注） 2,172,458

セグメント間資産消去  △732,749

連結財務諸表の資産合計 10,292,789

（注）全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない当社本部（主に、技術本部、品質保証本部、管理本部）の資産 

   であります。その主なものは、余資運用資金（現金及び預金）であります。  

 

 （１株当たり情報） 

前連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

１株当たり純資産額 2,492円04銭

１株当たり当期純利益金額 122円97銭
  

１株当たり純資産額     2,478円76銭

１株当たり当期純利益金額     97円91銭
  

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、新株予約権を発行しておりますが、当社株式は非上

場であり、期中平均株価が把握できないため記載しており

ません。 

  

（注）１.１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

項目 前連結会計年度 
（平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成23年３月31日） 

連結貸借対照表の純資産の部の合計額 

（千円） 
6,277,837     6,236,618 

普通株式に係る純資産額（千円） 6,166,302     6,133,463 

差額の主な内訳（千円） 

少数株主持分 

 

111,535 

     

103,154 

普通株式の発行済株式数（株） 2,474,400     2,474,400 

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通

株式の数（株） 
2,474,400     2,474,400 

（注）２.１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

項目 前連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

連結損益計算書上の当期純利益（千円） 304,267 242,287 

普通株主に帰属しない金額（千円）          ―           ―  

普通株式に係る当期純利益（千円） 304,267     242,287 

普通株式の期中平均株式数（株） 2,474,400     2,474,400 
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（重要な後発事象） 

前連結事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結事業年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

 該当事項はありません。 1.公募増資  

当社株式は、平成23年5月26日付で株式会社大阪証券取引

所から上場の承認を得て、平成23年５月26日及び平成23年

６月８日開催の取締役会において、下記のとおり募集新株

式の発行を決議し、平成23年６月28日に払込が完了いたし

ました。 

 この結果、資本金は728,040千円、発行済株式総数は

2,774,400株となっております。 

① 募集方法 ：一般募集 

(ブックビルディング方式に

よる募集) 

② 発行する株式の種類

及び数 

：普通株式  300,000株 

③ 発行価格 ：１株につき 1,250円 

一般募集はこの価格にて行いました。 

④ 引受価額 ：１株につき 1,150円 

この価額は当社が引受人より１株当たりの新株式払

込金として受取った金額であります。 

なお、発行価格と引受価額との差額の総額は、引受

人の手取金となります。 

⑤ 払込金額 ：１株につき 892.5円 

この金額は会社法上の払込金額であり、平成23年６

月８日開催の取締役会において決定された金額であ

ります。 

⑥ 資本組入額 ：１株につき 575円 

⑦ 発行価額の総額 ：267,750千円 

⑧ 資本組入額の総額 ：172,500千円 

⑨ 払込金額の総額 ：345,000千円 

⑩ 払込期日 ：平成23年６月28日 

⑪ 資金の使途 

  

  

  

  

  

   

：生産設備構築（タイ新工場設

立における建物・土地購入、ガ

ラス封止ラジアル素子生産設

備、薄膜センサ生産ライン集約

移設等）資金として、平成24年

3月期中に充当する予定であり

ます。  
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前連結事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結事業年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

 該当事項はありません。 2.第三者割当増資  

 平成23年５月26日及び平成23年6月8日開催の当社取締役

 会において、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式

会社が行うオーバーアロットメントによる当社株式の売出

し（当社株主から借入れる当社普通株式（52,500株（以下

「貸借株式」）の売出し）に関連して、同社を割当先とす

る第三者割当による新株式発行を決議いたしました。その

概要は次のとおりであります。 

① 発行新株式数 ：普通株式  52,500株 

② 割当価格 ：１株につき 1,150円 

③ 発行価額 ：１株につき 892.5円 

④ 資本組入額 ：１株につき  575円 

⑤ 払込金額の総額 ：60,375千円（上限） 

⑥ 払込期日 ：平成23年７月26日 

⑦ 割当先 ：三菱ＵＦＪモルガン・スタン

レー証券株式会社 

⑧ 資金の使途 

  

  

⑨ その他  

   

：生産設備構築や既存生産ライ

ン設備の自動化に充当する予定

であります。 

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレ

ー証券株式会社は、オーバーア

ロットメントによる売出しを行

った株式数（52,500株）からシ

ンジケートカバー取引に係る賃

借株式の返還に充当する株式数

を減じた株式数について、第三

者割当増資に係る割当に応じる

予定であります。 

したがって、第三者割当増資に

おける発行数の全部又は一部に

つき申し込みが行われず、その

結果、失権により第三者割当増

資における最終的な発行数がそ

の限度で減少し、又は発行その

ものが全く行わない場合があり

ます。 
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